VGF SensNet IoT

Das Intemnet of Things (IoT) bietet eine kostengunstige Moglichkeit ein zuver-
lassiges, bidirektionales, drahtloses Sensornetzwerk fur untergeordnete Uber-

wachungsaufgaben, mit einer Befehlsausgabe Uber bistabile,
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Das System ist mit 20 Klemmen fUr die Feldsignale ausgestattet. ( @6 INPB- I NO2 16| @
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sowie 2 galvanisch getrennte Analoginputs
0...10V bzw. 0..20mA
zur Verfugung.

Andere Eingangs-Ausgangs-Kanalkonfigurationen konnen optio-

nal gefertigt werden.
Das System basiert auf einem Arduino MKR, der anwendungsspezifisch pro-
grammiert werden kann. Der Arduino ist auch verfugbar fur WLAN und GSM.

Fur die Entwicklungsphase steht ein Laboraufbbau als ,Breadboard® sowie ein
Ein-Ausgangssimulator zur Verfugung, mit dem die Feldsignale simuliert wer-
den, ohne dass ein aufwandiger Laboraufoau noftig ist.

Das Gesamtsystem NB-loT mit Simulator wird aus einem Steckernetzgerat
versorgt und ist fUr Laborversuche sofort einsatzbereit.

Der Simulator wird mittels Steckverbindung mit dem NB-IoT Breadboard ver-
bunden und stellt zwei, im Bereich von 0...10V unabhdngig voneinander ein-
stelloare, Analogspannungen mit zwei Digitalanzeigen bereit, sowie 4 bindre
Ausgange, die Uber Schielbeschalter die Binareingdnge des NB-IoT Bread-
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NB-loT Eingangssimulator

board setzen, sowie einen LED-Monitor, der die Schalt-

VEW SensNet UGF Simulator

stellung der zwei bistabilen Relaisausgdnge des Bread-
board anzeigt.

Zusatzlich bietet der Simulator die Moglichkeit auf einem
Lochrasterfeld individuelle Schaltungen aufzubauen, -
sowie Uber DIP-Schalter alle Ein-Ausgangskandle zwischen [[-
Simulator und Breadboard zu tfrennen und Fremdsignale
einzuspeisen.

Das Breadboard kann, nach Abschluss der Laborentwick- | |
lung, auf einem Adapter montiert werden der DIN-Schie- | HF
nen-Clips tragt.
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Auf diese Weise kann mit dem programmierten Bread-

board direkt im Schaltschrank der Feldtest erfolgen, da das Breadboard an
der Stirnseite 20 Klemmen 1,5gmm tragt, auf die die Feldsignale aufgelegt
werden.

Technische Anderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vorbehalten.
Systementwicklung in Kooperation mit VGF (Stadtwerke Verkehrges. Frankfurt/Main)

Technische Daten:

Versorgung : 24V DC, T00mA
Bindrinput . 4x galv. getrennt, Optokoppler 24V; A; B; C; D
Relaisausgange : 2, Tpol. UM, bistabil, max. 24V 1A

Analoginput :2,0...10V oder 0...20mA, galv. getrennt
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